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成果摘要： 

8000系列温度稳定的微波介质谐振器材料是上海大学承担的“八六三”新材料领域“微波介质陶瓷”课题中的一个子

课题。取得的成果如下：8000系列介质谐振器材料有六种型号，介电常数εr＝75～78，Q值为2900～3300（在3GHz

下），频率温度系数τf＝+9，+6，+3，0，-3，-6ppm/℃，精度达到±2或±1ppm/℃，该材料适合于700MHz～

3600MHz使用，性能和品种型号达到并超过合同书指标。经查新和国家高技术（863）新材料领域专家委员会鉴定，材

料性能达到美国Trans-Tech公司8600系列产品的性能指标，超过KYOCERA SH790系列温度稳定的微波介质谐振器的

性能指标。该成果属国内领先，达到国际同类产品材料的先进水平。 
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· 新型稀土功能材料 04-23

· 低温风洞 04-23
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